
Press-Fit Stacking  
Connector
56-Position VPX-Compatible Stacking Connector for Rugged,  
High-Speed Applications 

AEROSPACE, DEFENSE & MARINE  /// PRESS-FIT STACKING CONNECTORS              

CONVENIENT
• Simple press-fit application

•  End-to-end stackable to support  
higher pin counts 

•  Accommodates a range of PCB  
plating options

•  Compatible with rigid flex or  
board-to-board stacking 

PERMANENT
• Compliant pin termination on both sides

•  Well suited to where a separable 
interface is not required

•  Secure connections with board 
retention, 1 pound minimum per pin 

LOW PROFILE 
• 4 mm stack height

•  Permits high-density,  
high-performance packaging  

Press-fit stackable connectors from TE Connectivity (TE) have a 
footprint that matches VPX daughtercard layouts for low noise, 
gas-tight connections with low signal loss, and highly reliable 
performance in printed circuit board (PCB) applications. Well suited 
to mezzanine and parallel board-to-board, the connectors offer 
reliable signal integrity.

Low Profile, High Speed 

Press-fit stacking connectors satisfy the need for 10 Gb/s digital 
signals in high-density packaging. With a stack height of just  
4 mm, they help save space in military electronics and commercial 
aerospace applications.

The connectors use eye-of-needle compliant pins for solderless 
application to the board. For higher pin counts, they are end-to-end 
stackable without losing centerline spacing.
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Specifications 

MATERIALS

• Housing: High-temperature liquid crystal polymer
• Contacts: Copper alloy, plated tin-lead or matte tin

MECHANICAL

• Board Retention: 1-pound minimum per pin
• Modules: 56 position (8 columns x 7 pins)
• Stack Height: 4 mm (0.157 inch)

ELECTRICAL 

• Supports speeds to 10 Gb/s
• Low-noise footprint from MULTIGIG RT-2 connector family (VPX)

SPECIFICATIONS

• TE Application Specification: 114-32055
• TE Product Specification: 108-32042 

SEATING TOOL

• Single or Multiple Connector Tool: 2226504-x
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Press-Fit Stacking Connector
VPX-Compatible Stacking Connector for High-Speed PCB Applications

Part Numbers
Plating Part No.
93/7 Tin-Lead over Nickel 2102785-1

Matte Tin over Nickel 2102785-2



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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